MEDEA+;

Leit zur Neuorientierung

Auf dem MEDEA+-Forum 2002 (www.
medeaplus.org| in Antwerpen hat Chair-
man J.P. Noblanc eine iiberwiegend po-
sitive Bilanz des europdischen Mikro-
elektronik-Forderprogramms gezogen:
Die derzeit laufenden 36 Projekte mach-
ten gute Fortschritte. Der Franzose ist
zuversichtlich, dass MEDEA+ die Grund-
lagen dazu legen wird, dass Europa eine
Fiihrungsrolle bei Systeminnovationen
in Silizium zukommt. Allerdings bedau-
ert er, dass das Investitionsvolumen von
500 Mio. Euro pro Jahr seit JESSI-Zeiten
nicht erhéht wurde und, weil die Pro-
jekte immer teurer werden, immer we-
niger Projekte durchgefiithrt werden
kinnen. Tatsdchlich haben sich von
MEDEA zu MEDEA+ die durchschnitt-
lichen Projektkosten von 33 Mio. Euro
auf 55 Mio. Euro erhéht, die Projektan-
zahl entwickelte sich von 55 zu 36 ge-
nau gegenldufig,

Im Rahmen des Eureka-Programms
MEDEA+, das von 2001 bis 2008 liuft,
arbeiten derzeit mehr als 230 Partner-

www.elektroniknet.de

organisationen aus Industrie, Univer-
sitdten und Forschungsinstituten in 16
Lindern zusammen und beschaftigen
rund 2500 Ingenieure und Naturwis-
senschaftler. Die derzeit laufenden Pro-
jekte stammen aus den ersten beiden
Aufrufen; weitere Projekte sollen aus
dem dritten Aufruf kommen, der bereits
Anfang Dezember Anmeldeschluss hat-
te. Die dritte Runde eingereichter Pro-
jekte wird dann bis Ende Mai 2003 ge-
priift und soll dann Mitte des Jahres in
reale Projekte miinden. Das im letzten
Jahr angekiindigte wissenschaftliche Be-
ratungsgremium ,,Scientific Commit-
tee® hat mittlerweile seine Arbeit aufge-
nommen und berdt MEDEA+, welche
Fordergebiete aus Forschungssicht in
Zukunft kommerziellen Erfolg verspre-
chen diirften.

Besonders stolz ist man bei MEDEA+
auf die im Laufe 2002 aufgestellte EDA-
Roadmap, die vollstindig auf ,System-
on-Chip-Design" ausgerichtet wurde.
Mit ihr sollen die Entwurfsgrundlagen

).P. Noblanc, Chairman von
MEDEA+: ,Die finanzielle
Ausstattung muss angepasst
werden, da die Kostensteige-
rung in F&E bisher nicht
beriicksichtigt wurde, Vergli-
chen mit Forderprogrammen
in anderen Weltregionen,
miissen sich die europiischen
Fordermittel erhéhen.”

fiir Chipkomplexitdten bis 1 Mrd. Tran-
sistoren und dariiber gelegt werden,
wie sie laut ITRS bis 2007 technolo-
gisch machbar sein werden. Mittlerwei-
le hat man auch entdeckt, dass man sich
auf der Applikationsseite neu orientie-
ren muss. Es wird daher fieberhaft an ei-
ner Applikations-Roadmap gearbeitet,
die kiinftige Trends identifizieren und
bis Mitte nachsten Jahres vorliegen soll.
Anschliefend ist eine Neufassung des so
genannten Weillbuchs geplant, auf dem
dann die zweite Phase von MEDEA+

von 2005 bis 2008 basieren soll. 6. stelzer
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